
RACCORDO AUTOADESIVO
IN PIOMBO PLISSETTATO

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle 
nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. 
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É compito del progettista valutare l’utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.
Norme:

    
La CONVERSA in piombo estensibile su supporto di nastro butilico sigillante adesivo, è compatibile con 
la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.
È  a discrezione dell’applicatore il controllo della compatibilità con la superficie in termini di aderenza 
e compatibilità chimica nel range di temperature di applicazione.

Modalità di posa

Preparata la superficie, procedere come segue:

1) Srotolare il nastro fino ad arrivare alla 
lunghezza desiderata

2) Togliere la pellicola siliconata che ricopre la 
parte adesiva e mettere il nastro in posizione.

3) Pressare bene per ottenere la migliore 
adesione del prodotto.

4) In caso di giunzione tra due nastri si consiglia 
un sormonto di almeno 5cm

Note importanti:
Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto,coperto e ad una temperatura compresa tra i 
+5° e i +30°C. Non teme il gelo.
I sigillanti butilici sono prodotti plastici. Non possiedono ritorno elastico. Non usare per fissaggio 
permanente o in applicazioni in cui il sigillante deve sopportare peso al posto di un adesivo o del 
fissaggio meccanico. Leperformance meccaniche dei sigillanti butilici diminuiscono con l’aumento 
della temperatura. Gli adesivi butilici sono sensibili  ai solventi.
É raccomandato di verificare la compatibilità chimica dell’adesivo butilico con il supporto
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